
规格

修整塑料
通过与 Synrad 应用工程师合作，一家大型的激光标记机
制造商创建了一个新系统，在塑料手机架上提供类金属表
面处理。在 100W 的功率与 9.3µm 波长组合确保了光泽涂
层的适当纹理和抛光。高品质的表面处理降低了成本和重
量，同时提高了可用性。

ti100P 脉冲
CO2 激光器

ti100P 脉冲激光器技术数据 

紧凑型脉冲激光器，峰值功率超
过300瓦，适用于精密打标和切
割应用

脉冲 CO2  激光器设计用于高性能和功 
率在9.3微米，10.2微米，和10.6微米
的波长。

•	无论选择的波长如何，超过 100 W 的平均功率可确保
出色的处理能力

•	300 W  峰值功率与 <60 µs  脉冲上升时间相结合， 
可以更有效地提供能量，确保最小的热影响 
区（HAZ），从而获得详细的高质量结果

•	利用所有ti系列激光器一致的紧凑尺寸，有效利用空间  

•	获得专利的锥形技术使混合不稳定波导谐振器能够在
所有 CO2 波长下最大化光学效率和功率输出

•	用于加工热敏材料的最经济、最紧凑的激光器

输出规格

波长 9.3 µm 10.2 µm 10.6 µm

平均输出功率1 >100 W

峰值脉冲功率（典型值）2 300 W

峰值脉冲能量（最高）3 130 mJ

功率稳定性（冷启动）4 +7%

功率稳定性（3分钟后典型值） +3%

光束质量(M2) <1.2

光束直径5（配3倍扩束器） 6.5 mm + 2.0 mm

光束发散（全角度3倍扩束器） 2.2 mrad + 0.5 mrad

椭圆 <1.2

偏振 线性（垂直）

上升/下降时间6 <60 µs/<100 µs

运行频率 0 - 100 kHz

负载周期范围 <50%

最大脉冲长度 500 µs

电源

直流输入电压 48 VDC

最大电流 35.0 A

脉冲电流 < 500 µs 为300 A

冷却

最大热负荷 1700 W

冷却液温度 18-22°C（水冷）

最低流速 2.0 GPM，<60 PSI

环境参数

工作环境温度 15 - 40°C

最大湿度 95％，无凝结

物理参数

尺寸（长x宽x高）毫米（英寸） 633 x 142 x 150 
(24.9 x 5.6 x 5.9)

重量kg（磅） 12.1 (26.7)

隐形激光辐射
避免眼睛或皮肤接触直接散射的辐射
4级激光产品。

1 - 在推荐的冷却液流速和温度范围内，无论运行时间如何，自发货之日起2年保证功率水平。
2 - 以1 kHz、10％负载周期测量。
3 - 从100 Hz的平均功率、5％负载周期测量。
4 - 在5kHz、50％的负载周期从冷启动测量为±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)。
5 -在3倍扩束器输出端测量1/e2直径。ti100P激光器随附一个扩束器，安装在面板上并与之对齐。
可用的扩展比为3倍、4倍和5倍。
6 -以100 Hz、5％的负载周期测量。
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推荐应用

切割皮革 切割覆盖膜 消融

技术示意图尺寸单位为mm（英寸）

ti100P 脉冲 CO 2 激光器

高峰值功率可提供平滑、清洁的切割
效果，最大限度地减少焦化或变色。
对高级时装纺织品应用极为有效。

多种波长选择和出色的峰值功率可
切割具有清晰边缘和最小唇缘熔融
的聚合物薄膜，这对现代电子制造
业至关重要。

优化的波长和出色的功率稳定性可
以精确去除绝缘层和涂层，而不会
损坏下面的材料。
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NOTES:

THIS HOLE PATTERN USED WHEN TOP ACCESS FASTENING DESIRED.

THIS HOLE PATTERN USED WHEN BOTTOM ACCESS FASTENING DESIRED.

BEAM PATH MAY NOT BE CENTERED OR PERPENDICULAR TO FACEPLATE APERTURE.
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